Leiterplatten-Lagenaufbau-
und Konstruktionssoftware
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Designsoftware fiir den Leiterplatten-Lagenaufbau, Klare und umfassende
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Berechnung und Dokumentation Dokumentation

Berechnung der Abmessungen
B200a Design Rules Check
kosteneffizient
grafische Bedieneroberflache
Leiterplatten-Layouter

M-I .- OEMS

Leiterplatten-Hersteller
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Lagenaufbau- und Konstruktionssoftware

Die Dokumentation und Steuerung des Leiterplatten-Lagenaufbaus nimmt
immer mehr Zeit im Layoutbereich und Arbeitsvorbereitung in Anspruch.
Vereinfachen Sie die Datenweitergabe durch ein Standardformat.

Grafische Darstellung
Professionelle Dokumentation
Uberprifung der Designregeln

Lotstopmasken und
Siebdrucklagen

Nutzen Sie Lagenaufbauten in
Layout und Fertigung
Erstellen und dokumentieren Sie

einen 8-fach Multilayer in 2 Minuten

Erzeugen und dokumentieren Sie
hochlagige Aufbauten

Die Polar SB200a Leiterplatten-Lagenaufbausoftware

bietet eine rasche und professionelle Lésung fur die Erstellung von
Lagenaufbauten. SB200a ist grafikunterstitzt, einfach zu

verwenden und liefert allen beteiligten Stellen die bendtigte Dokumentation
um die korrekte Materialwahl im Fertigungsprozess sicherzustellen.

Materialdatenbank.

SB200a bietet eine flexible Materialdatenbank, welche sowohl
Standardmaterialien als auch kundenspezifische Materialien
enthdlt. Leiterplattenhersteller kénnen auch Datenbanken mit
rasch verfligbaren Standard-Lagermaterialien anlegen und
diese Daten an Layouter weitergeben, um die Fertigungszeiten
zu reduzieren.

Bevorzugte Lagenaufbauten.

Leiterplattenhersteller kdnnen bevorzugte Lagenaufbauten erstellen
und an Layouter weitergeben. Die Lagenaufbauinformationen
enthalten auch Blind und Buried Via Informationen.

Dies vereinfacht den Datenaustausch von Bohrinformationen
zwischen Leiterplattenherstellern und Layoutern.




Fir OEMs, welche Boards
von verschiedenen
Herstellern beziehen,
sind diese Funktionen
Betrachten Sie den Lagenaufbau in 2D- oder 3D-Ansicht. besonders hilfreich.
Lagen- und Materialbezeichnungen sind leicht verstéandlich.
Jede Lage kann selektiert und deren Materialeigenschaften
zusammen mit der verbundenen Gerberdatei angezeigt werden.
Durch sichtbare Bohrinformationen kénnen Designer sofort erkennen,
welche Lagen Blind und Buried Vias unterstitzen.

Informationen Gber Abmessungen.

Die Leiterplatten-Enddicke ist ein kritischer Parameter fur

viele Anwendungen. Die SB200a berechnet laufend die Enddicke
sowie Dickentoleranz und ermdglicht dem Hersteller die Eingabe
der Pressdickendnderungen flr Prepreg-Lagen.

Die SB200a beriicksichtigt zusatzlich die Dickendanderung

durch Aufkupferung.

Grafische Bedieneroberfléche.

Verglichen mit einer Textdatei, Excel oder Worddatei zur
Beschreibung eines Lagenaufbaus bietet die SB200a ein einfach

zu interpretierendes grafisches Interface. SB200a zeigt die einzelnen
Lagen mit Blind- und Buried Vias und die zugeordneten Gerberdateien
(inklusive Siebdruck und Abziehlack).

Das grafische Interface wurde speziell fur den einfachen
Datenaustausch zwischen Layouter und

Leiterplattenhersteller entwickelt.

OEMs, welche Leiterplatten von mehreren Herstellern beziehen,
finden diese Funktionen besonders hilfreich.

Zusétzlich zur Lagenbezeichnung ermdglicht die SB200a die
Angabe der elektrischen Lagenfunktion.
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Leiterplatten-Lagenaufbausoftware SB200a

Maximale Lagenzahl 64+
Via Regeln Konventionell, Blind und Buried
Materialdatenbank Folien
RC C Folien
Kerne
Prepregs
L6tstopmasken
Siebdruckaufdrucke
Abziehlacke
Kompensation der Verpressdicke Ja (benutzerdefiniert)
Enddickenberechnung Ja
Kupferdickenberechnung Ja
Board-Dickenberechnung Ja
Benutzerdefinierte Bibliothek Ja
Speichern von Aufbauten Ja

PC-Anforderungen

Windows 98 NT 2000 XP
.net Framework erforderlich
1 GHz Pentium oder hoher

Monitoraufldsung (min)

1024 x 768

Hi Color 16 bit

Lizenzierung

Fixed: USB oder Parallel key
Floating: FLEXIm Lizenz *
(nur Windows und Linux
Server)

* Q2 2004

Uber Polar Instruments

Polar bietet innovative und einfach zu bedienende MeR-, Test- und Designwerkzeuge

fur die Leiterplattenindustrie und verwandte Bereiche. Polar ist bekannt flr seine

CITSund RITS Impedanztestsysteme und fir professionelle Impedanzberechnungs-

software. Polar reprasentiert auch IST Leiterplatten-Zuverlassigkeitstestsysteme

in Europa und Asien. Das SB200a Leiterplatten-Lagenaufbauprogramm

ist eine weitere Ergénzung der Polar Produktpalette und vereinfacht die

Dokumentation von Leiterplatten-Lagenaufbauten fur Layouter,

Leiterplattenhersteller und OEMs.
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